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連結子会社の増資に関するお知らせ 
 

当社は、平成 28年 11 月４日開催の取締役会において、当社連結子会社である Hibino Asia Pacific 

(Shanghai) Limited（ヒビノ アジア パシフィック（シャンハイ）リミテッド）の増資の引受けを決

議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．増資の目的 

中国における事業強化に向けた設備資金及び運転資金の拡充を目的としております。 

 

２．連結子会社の概要（平成 28 年 11月４日現在） 

（１）名称 Hibino Asia Pacific (Shanghai) Limited 

（ヒビノ アジア パシフィック（シャンハイ）リミテッド） 

（２）所在地 R/N 101, No.3 Bldg., D1 International Creative Space, 909 

Tianyaoqiao-Lu, Shanghai 200030, P.R.C 

（３）代表者の役職・氏名 執行董事  芋川 淳一 

（当社取締役 常務執行役員 ヒビノビジュアルグループ担当） 

（４）事業内容 ・イベント用映像システム・音響システムの企画立案、レンタル、オペレート 

・LED ディスプレイ及び周辺機器の開発・製造・販売 

（５）資本金 270万米ドル 

（６）設立年月 平成 22年４月 

（７）株主構成 ヒビノ株式会社 94.4％ 

Hibino Asia Pacific Limited 

（ヒビノ アジア パシフィック リミテッド）（当社連結子会社） 

5.6％ 

 

３．増資の内容 

（１）増資金額 200万米ドル 

（２）増資後資本金 470万米ドル 

（３）増資引受人 ヒビノ株式会社 

（４）払込期日 平成 29年１月（予定） 

（５）増資後の株主構成 ヒビノ株式会社 96.8％ 

Hibino Asia Pacific Limited 

（ヒビノ アジア パシフィック リミテッド）（当社連結子会社） 

3.2％ 

 

４．今後の見通し 

当該連結子会社の増資の引受けが、平成 29 年３月期の当社連結業績に与える影響は軽微でありま

す。 

以  上 




